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    DFN10L(2.51.0X0.50-0.50)(C)

    DFN10L(2.51.0X0.55-0.50)(C)             

 产品外形图
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批    准制    图

拟    制 复    审

比    例：  幅    面：  A4

图 号:HTDa01002010005

华天科技（西安）有限公司

HuaTian Technology(Xi'an)CO.,LTD
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郭玲芝 2018.6.191 增加0.50的封装厚度
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